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Hijskit voor vioerstaande behuizingen, MCUK

Deze hijsogen zijn direct gemonteerd op het frame van de
behuizing, waardoor alle druk wordt weggenomen van het
bovenste bekabelingsframe. Deze hijsogen garanderen
een veilig transport en een veilige behandeling van de
behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het hijsen van de behuizing samen met
het opbouw bekabelingsframe MCU van 200 mm hoogte.
Direct gemonteerd op het behuizingsframe, de MCU is
daarme vrij van spanningen. 300 mm hoge MCU's moeten
separaat gehesen worden.

Verpakkingseenheid: 4 spindels met hijsogen volgens DIN

580 norm.
SPECIFICATIES
Catalogusnummer Hoogte Breedte Diepte Materiaal behuizing Productserie Materiaal
MCUKO04 277Tmm 50mm 30mm Plaatstaal Vrijstaand Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geinstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en
trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent
klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en
waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk
letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
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